MiniFlex600台式X射线衍射仪
1．用途
能够精准地对多晶粉末样品进行物相检索分析、物相定量分析、晶胞参数计算和固溶体分析等。
2．工作条件
电源: 1ΦAC100V～240V±10%；
工作环境:15℃～25℃，相对湿度≤70%，无凝结；
要求仪器能长时间连续运行
3. 技术指标和参数
3.1  X射线光源部分
3.1.1  X射线发生器部分和机柜
*3.1.1.1  最大输出功率：≥600W
#3.1.1.2  管电压：≥20～40KV
#3.1.1.3  管电流：≥2～15mA
3.1.1.4  X射线防护标准: 安全连锁机构、剂量符合国标 ≤1.0μsv/h。
3.1.1.5  焦斑尺寸：≤1 x 10mm
3.1.2  X射线光管部分
3.1.2.1 光管类型：固定光管，Cu靶
*3.1.2.2 光管工作功率：≥600W
3.2  测角仪部分
3.2.1  扫描方式: θ/2θ测角仪，竖直放置
3.2.2  2测量范围：≥-3～145
3.2.3  2可读最小步长：≤0.001°
3.2.4  测角仪半径：≥150mm
3.2.5  驱动方式：步进马达驱动+光学编码器
3.2.6  索拉狭缝：2.5°索拉狭缝
3.2.7  在全谱范围内测量标准样品时所有衍射峰位与标准峰位的误差：≤±0.02°。
3.3 探测器部分
*3.3.1  一维半导体阵列探测器
3.3.1.1动态范围：≥1 x 109 cps
3.3.1.2最大计数：≥9 x 107 cps
3.3.1.3背景：≤0.1 cps
3.3.1.4能量分辨功能：具有高计数模式及去除荧光背景模式功能
3.3.1.5完全免维护
3.4自动样品转换器
*3.4.1自动6位样品转换器：可自动旋转换样品
3.5仪器控制和数据采集系统
3.5.1计算机
DELL OptiPlex 7010    WIN8 (英文专业 64bit ）
          I5-3470    /　Core4　　4G内存 / 　500G硬盘
          显示器 ： 22” 
打印机： HP1108 
3.6循环水冷系统
3.6.1 工作要求：连续工作
3.6.2 控温精度：2℃
3.6.3 供水流量：满足发生器要求
3.6.4 进水温度：可调，保证主机正常运转
3.6.5 保护：过热保护
3.7 数据处理软件等
3.7.1 物相定性分析.
3.7.2 物相RIR定量分析
3.7.3 图谱处理,包括:平滑,背景扣除,寻峰, 点阵参数精密化,晶粒大小与晶胞畸变&结晶度分析等.
